	

	  ------- 基 本 资 料 -------

	姓      名：

刘先生
性      别：

男

学      历：

本科

身      高：

171 CM

籍      贯：

福建

出生年月：

1982-07-17

毕业院校：

福建工程学院

主修专业：

电子信息科学 => 电子信息科学与技术

工作经验：

未知

目前年薪 ：

保密 /年

有效证件：

身份证

证件号码 ：

********************
 ------- 求 职 意 向 -------
寻求职位：
硬件工程师
求职地区：
罗湖区 福田区 南山区 
工资待遇：
￥10000以上

 ------- 教 育 培 训 -------
起止时间
就读院校名称
主修专业
学历
2003.09~2007.07
福建工程学院
电子信息工程
本科
 ------- 工 作 经 验 (1) -------
就职公司：

厦门ABB振威电器设备有限公司

公司行业：

其他行业

就职时间：
2007年07月到2011年06月
就职部门：
未填
公司性质：

其它
就职职位：
硬件工程师
工作描述：
1.独立开发产品： a.基于125KHz,13.56MHz两大系列RFID产品,读卡器及门禁系统，载波发射及解码电路采用分立元件搭建，替代传统的集成电路，主要优势成本低，温度特性好，灵敏度高。 以上产品经EMC产品经过EMC等认证。 b.主导四线制可视对讲系统开发,系统架构由2台门口机，切换器，4台室内分机组成。 c.居于PIC24系列大型系统终端设备及中间模块硬件设计。 2.参与居于HI3510 ARM9智能家居系统开发。 3.旧产品改善及解决客户投诉问题并发出工程变更。 4.关键性器件选型及应用验证。 5.编写设计文档,负责项目EBOM创建及升级，参与器件命名规范及系统接口定义等文档编写以及参与产品说明书审核。 6.参与产品关键节点的评审，并提出有建设性的建议。
  ------- 联 系 方 式 -------
联系电话：
131**********
电子邮件：
131*******@126.com



